EE AHAQZIH ZYMMOP®Q3IHZ
Ap16.: TA-1085/18/G/02
Epelg, HMD Global Oy
Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, dwAavéia
SNAWVOUHE e ATOKAELOTIK oG UBUVN OTL TO TTPOIdV:
AcUppatog eOMALOUAG:
Movtédo:  TA-1085
Nepypadn: E€unvo tnAédwvo (Smartphone)
‘Ek8oon LAkoU: 2.0
‘Ek&oan Aoylopikol ou adopd acvppato e§onAiopo: 000C_2 370
Napexopeva e§aptrpara Kat Asltoupykad pépn: Kalwdio USB, mpooappoyEag, akouoTIKO

HAektpopayvntiki cupBatotnta (HMZ)

EN 301 489-1V2.1.1

Final Draft EN 301 489-3V2.1.1

EN 301 489-17V3.1.1

Draft EN 301 489-19 V2.1.0

Draft EN 301 489-52 V1.1.0

EN 55032: 2012/ AC: 2013 + EN 55024: 2010
EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Acdaiela

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+A2:2013
EN 50332-1:2013

EN 50332-2:2013

DAIMA
EN301511V125.1
EN 301908-1V11.1.1
EN 301 908-2 V11.1.2
EN 301 908-13 V11.1.2
EN300328V2.1.1

EN 301893V2.1.1
EN303413V1.1.1

EN 300330Vv2.1.1

EN 300 440V2.1.1

‘EkBeon o€ padlocuxvoTNTEC

EN 50360:2017
EN 50566:2017

EN 62311:2008

IXETIKA UE TO MEPLBAAAOV EN 62209-1:2016
EN 50581:2012 EN 62209-2:2010
EN 50663 : 2017
EN 62479 : 2010

2014/53/EE:
JUotaon Tou ZUMPBOUALOU OXETLKA LLE TOV TEPLOPLOKO TNG EKBEONG TOU EVPUTEPOU KOWVOU O€ NAEKTPOUAYVNTIKA TteSia.
To mpoidv mou avadépetal mapandvw MANPOL TIg BACLKEG ATIALTHOELS TNG akOAouBng odnyiag (0dnylwv):
- 06nyia 2014/53/EE (RED): ApBpo 3.1a), 3.1B) kat 3.2
- H odnyia 2011/65/EE (ROHS — MepLoplopdg Mkivbuvwy oucLwv)
O KolvomoLnuévog opyaviopog (Ovopaaoia: SIEMIC Inc., Taut.: 2200) ripaypatonoinoe tnv afloAoynon
CUUUOPPWONC cUudwva pe to mapaptnua Il tng odnyiog repl RE kat e€£6waoe To mioTonolnTikd e€€taong TUmou
EE (ApBu. avad.: RE-18080603).
Tonog ékdoong: Tainél Hp/via ékdoong: 2018-10-05

E§ouco86tnon npoiovtoc HMD Global Oy:

Yroypadr: C?*&C' 5&'&

‘Ovopa: Eric Su

©éon: Director, Product Lead

H texvikn tekpnpiwon mov adopd To napandvw rpoidv tnpeitat otnv: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, ®dwAavsia
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